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業績予想の修正に関するお知らせ 

 

最近の業績の動向等を踏まえ、平成 17 年 4 月 27 日の決算発表時に公表した業績予想を下記の

とおり修正いたします。 

 

記 

 

1. 平成 18 年 3 月期中間連結業績予想数値の修正（平成 17 年 4 月 1日～平成 17 年 9 月 30 日） 

（単位：百万円、％） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 

（平成 17 年 4 月 27 日発表） 33,200 1,900 1,300 

今回修正予想（Ｂ） 29,500 850 500 

増減額（Ｂ－Ａ） △3,700 △1,050 △800 

増減率 △11.1% △55.3% △61.5% 

ご参考 

前期実績（平成 16年 9月中間期） 34,014 2,901 1,855 

 

2. 平成 18 年 3 月期中間個別業績予想数値の修正（平成 17 年 4 月 1日～平成 17 年 9 月 30 日） 

（単位：百万円、％） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 

（平成 17 年 4 月 27 日発表） 26,800 1,400 900 

今回修正予想（Ｂ） 23,500 750 450 

増減額（Ｂ－Ａ） △3,300 △650 △450 

増減率 △12.3% △46.4% △50.0% 

ご参考 

前期実績（平成 16年 9月中間期） 26,633 2,432 1,635 



3. 平成 18 年 3 月期通期連結業績予想数値の修正（平成 17 年 4 月 1日～平成 18 年 3 月 31 日） 

（単位：百万円、％） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 

（平成 17 年 4 月 27 日発表） 69,000 4,500 2,900 

今回修正予想（Ｂ） 65,300 3,450 2,100 

増減額（Ｂ－Ａ） △3,700 △1,050 △800 

増減率 △5.4% △23.3% △27.6% 

ご参考 

前期実績（平成 17 年 3月期） 65,053 3,975 2,569 

 

4. 平成 18 年 3 月期通期個別業績予想数値の修正（平成 17 年 4 月 1日～平成 18 年 3 月 31 日） 

（単位：百万円、％） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 

（平成 17 年 4 月 27 日発表） 57,000 3,300 2,100 

今回修正予想（Ｂ） 53,700 2,650 1,650 

増減額（Ｂ－Ａ） △3,300 △650 △450 

増減率 △5.8% △19.7% △21.4% 

ご参考 

前期実績（平成 17 年 3月期） 50,900 2,991 2,009 

 

5. 修正の理由 

半導体市場では IT 分野等の在庫調整が進展し、緩やかながら回復基調を取り戻す公算が

大きいと判断しておりましたが、現況は調整局面が長引き､景気の踊り場から脱却するに至ら

ず、損益において前回予想を下回ることが予想されるため、連結･個別ともに平成 17 年 4 月

27 日に公表した中間期業績予想を修正いたします。なお、通期業績予想につきましては、下

半期半導体市況の動向が不透明で、現段階では公表できる状況にありませんので、今般は下

半期の修正を実施せずに、中間期業績予想の前回発表予想と今回修正予想との差異同額の減

額にとどめております。今後の市況、業績動向等を踏まえ、修正が必要と判断された場合に

は速やかに開示することといたします。 

 

 

以 上 


